
国电子科技集团公司主管

国电子科技集团公司第四十五研究所主办

国电子专用设备工业协会会刊

EPE

臼子工业一设备IUlPMENT FOR ELEcTRoNlc PRODUcTS MANUFAcTURlNG

CHAEFFLER

2D 75-①

动
菲尔 斯咨询

155N 1 004—4507

[N6己一1 n77，TN

t总第249期}

Iv^I I l

陡直接驱动系统：动态性能优异!高效!功率强大!

势

高加速性能 · 极高的运行速度 · 紧凑的结构设计 · 高动态性能和高刚性

非常优秀的平稳·陛 · 无反向间隙 · 易安装 · 中空轴设计

弗勒贸易(上海)有限公司 工业应用技术部

话：(021)3957 6465／6942手机：1 381 7099567 1 5206229020

箱：Junqiang．zhao@schaeffIer．com Ijcnh@schaeffIer．com影(iⅡ!t疗问：www．ina。dam．de www．schae仟ler．cn

蠲J熊嬲

钔用

肛

黼

～

万方数据



主 管：中国电子科技集团公司
主 办：中国电了科技集团公司第四十五研究所

中国电子专用设备工业协会会刊

编委会成员：(排名不分顺序)
李留臣 夏克金刘效贞

蔡坚李润源薛自

田陆屏龚里韩振兴

童志义莫大康孙江燕
周畅葛劢冲刘骏

梁大明柯建波

总 编(兼)：

副总编(兼)：
主 编：

执行编辑：

美术编辑：

刘济东

景璀金存忠黄行早
赵璋

黄刚
罗超霖

编辑慨；篆勰淼
地 址：北京市朝阳区安贞西里16号

浙江大厦913室

邮 编：100029

电 话：010一64443110 6465515l 646745l l

传 真：010一64676495

地 址：北京市经济技术开发区泰河三街l号

电 话：叭0—57989178

E—ma_|：2366931928@qq．com(投稿与新闻)

各地广告服务部：(联系人：黄刚)
北京电话：0lO一6465525l

传真：OlO一64676495

卜海电话：O!l一38953725／16

传真：011—38953716

印 刷：北京中和泰达印刷设计有限公司
发 行： 《电子丁业专用设备》编辑部
出版日期：!015年11月!O日

刊 号．!!型型二塑：
一
一CN61一l()77 TN

广告经营许可证：6117004000010

发行范围：国内外公JF发行

定 价：18．00元／期

CONTENTS

目次

G2．5高分辨率TFT扫描投影曝光机

周 畅，高孝裕，李喜峰(1

GPP器件关键工艺设备制造技术研究

曹秀芳(8

环氧树脂和酚醛树脂对塑封料性能影响的研究

侍二增，秦苏琼，李兰侠，等(1 1)

热传仿真在Ic封装设计中的应用

高国华，李红雷(1 6

化学机械抛光对硅片表面质量影响的研究

杨玉梅，云娜(21

有机半导体材料性能研究与应用前景

周高还(25)

cMP设备承载台关键技术研究

姜家宏，王广峰，李伟，等(28)

口期刊基本参数：cNfl2—1(1ji，rN*】Qil+m：s16*84 szh中*￥18．(H1木ls《肌∽。2()15—1

万方数据



cMP设备兆声清洗原理及应用

史 霄，郭春华，杨 师，等(32

锗抛光片清洗工艺研究

郭亚坤，陈 晨，田 原，等(36)

超声波清洗在电镀前处理中的应用及选型

郝鹏飞，杜斌(40

接触式台阶测量仪常见故障的调修

韩志国，李锁印，赵革艳，等(43)

一种简易有效的去除PcBA工艺边工装

鲜 飞，王鹏贺，易亚军，等(47

半导体专用设备的电气控制柜设计研究

业界要闻

67企业之窗

赵立华，任晓庆，杨晓静，等(50

公司与新品介绍

(57)

f67

本刊编辑部声明

本刊已许可中国学术期刊(光盘版)电子杂志社在

中国知网及其系列数据库产品中以数字化方式复制、汇

编、发行、信息网络传播本刊全文。该社著作权使用费

与本刊稿酬一并支付。作者向本刊提交文章发表的行为

即视为同意我社上述声明。

指导委员会成员名单：

(排名小分顺序)

丁文武上、Ik与信息化部电r信息司司长

毕克允 中国半导体行业协会副理事长

王阳元中国科学院院士

叶甜春02重大专项技术总帅、专家组组长

陈捷东电电子(L海)订限公司总裁

王政 中国电子科技集闭公司副总经理

武祥 中电科技集团公卅第四十八研究所副所长

王勃华 t业与信息化部电子信息司副巡视员

邹世昌 中国科学院院上

徐小田 中国半导休行、Ik协会执行副理事长

蒋守雷 L海市集成电路行业协会秘书长

尹志尧巾微半导体设备(}：海)有限公司董事长

支持单位：

工业￡j信息化部电子信息司

中国电f专用设备工业协会

中国半导体行业协会

上海市集成电路行业协会

华美半导体协会

中芯国际集成电路制造(上海)有限公司

上海华虹宏力半导体制造有限公司

日月光半导体(上海)有限公司

江苏长电科技股份有限公司

意法半导体(上海)有限公IJ

台积电(}：海)有限公司

飞思卡尔半导体(中国)有限公f_i】

}：海中艺自动化系统有限公叫

201 5年(理事单位)

SUS洲icroTec

5珀智Me幡tW
北京七星华创电子股份有限公司
BEIJING SEVENSTAR ELECTRoNlCS Co LTD

8。““6’7。6RN熟字蛩i磕

万方数据



AdminIstrator：

China EIectronics Techn0}Ogy Group COrporatiOn

Sponsor：

the 45th Research InslituIe Of CETC

Pub¨sher&Chief Edjtor：GUO Y0ng-xing

Vice Pub¨sher：

TlAN Lu-pIng HUANG Xing—za0 TONG Zhi—yi

Senior Editor：ZHAO Zhang

ExecutiVe Editor：HUANG Gang

Edited and PubIished by：

Edil0rial Office Of Equipment for EIectrOnic Producls

Manufacturing

Add：

Easl Yanjiao，P．O Bo×220，Beijing 101601，China

Tel：010．61592958

Fax：010．61598228

Edited and Produced by：

Beijing Faith lnformation AdVisory Ltd

Add：

Rm 91 3，Zhejiang BIdg，No．26 AnzhenxiIi，Chaoyang

Disl，Beijing 1 00029，Chjna

Tel：010．64443110 64655251 64674511

Fax：01 O一64676495

Tel：021-38953725 Fax：021—38953725—604

Email：2366931 928@qq com

Http：／／www cepem cOm cn

Edition Numbe，：堕型!!!!：竺：
CN62．1 077丌N

Supporting Units：

China EIectronics TechnolOgy GrOup COrpOralion

China E1ectrOnic Products Equipment

Industry AssOciatiOn

China Semiconductor Industry AssOcialiOn

Shanghai lC lndustry Association

Shanghai Hua Hong NEC Electronics Co，Lld

Grace SemicOnductor Manufact洲ng COrpO阳liOn

SemicOnduclor Manufacluring Intemational

(Shanghai)Corp(SMlC)

·AII righls reserved The cOntents Of this magazine

may nOt be reproduced in wh0Ie 0r in part withOul

priOr permissIon of lhe copyright owner

11

CONTENTS

High ResoIution ProjectiVe Scanner for G2．5 TFT

⋯⋯⋯··zHOu Chang，GAO xiaoyu，Ll xifeng(1)

The Research on Manufacture fOr the GPP Parts

Process Equipment⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯CAO×iufang(8)

The Study of Effects On the EpOxy MoIding

C0mpOund of the Epoxy Resin and PhenO|ic Resin

⋯⋯⋯⋯⋯⋯SHI Erzeng，QIN Suqiong，LI Lanxia，etc(11)

AppI|catiOn Of ThermaI SImulatiOn in IC Package

Design⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯GAO Guohua，LI HongIei(16)

SemicOnductOr TbchnOIOgy＆Equipment

The nf|uence Of Chemical Mechanical POlishing

on Wafer Surface Haze⋯⋯YANG Yumei，YUN Na(21)

Perl-ormance Research and theApp||catiOn PrOspect

Of Organic Semiconductor MateriaIs⋯⋯⋯⋯⋯⋯

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯zH0u Gaohuan(25)

The Study Of The Key Tbchn0109y Of Bearing Units

in ChemicaI Mechanical PoIishing Process⋯⋯⋯

⋯⋯⋯JlANG Jiahong，wANG Guangfeng，Ll V＼，ei，etc(28)

The Megasonic CIeaning Theory and its App|．cation

in the POsl CMP Cleaning⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

·······。⋯⋯···。SHI xiao，GuO Chunhua，、限NG Shi，etc(32)

彳，2

万方数据



懑爹冁黪’

COre PaCkageS

●√2Ⅳ ，l

■√-_、_一o i J一

■一_t 一-’二。一7：：

■

■

一

口

口

口

万方数据


